ME MAX 22,5 3-3 KMGY S1799 - Obudowa do

elektroniki

1502282

PHCENIX

CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1502282

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

“vrer®

Korzysci

* tatwy montaz

Obudowa na szyne DIN, Obudowa kompletna z n6zkg metalowa, wysoka konstrukcja, ze
szczeling wentylacyjna, szerokosé: 22,6 mm, wysokosé: 99 mm, gtebokos¢: 113,65 mm, kolor:
jasnoszary (podobne RAL 7035), potgczenie poprzeczne: tacznik T-BUS na szyne DIN

(opcjonalnie), ilos¢ biegundw - tgcznik poprzeczny: 5

» Dostepne w szerokosciach 6,2 mm ... 90 mm, mozliwos¢ modutowej rozbudowy

* Rd&zne techniki przytaczeniowe

* Mozliwo$¢ montazu na szynie DIN

» Opcjonalnie z tgcznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem ztgczek zasilania

» Uchylna pokrywa czotowa, przezroczysta

Dane handlowe

Numer artykutu

Jednostka opakowania

Minimalne zaméwienie

Uwaga

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

1502282

10 Szt.

100 Szt.
Produkcja na zaméwienie (bez mozliwosci zwrotu)
ACHABA
ACHABA
4063151958756
64,2149

48,76 g
85389099

DE
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Dane techniczne

Wskazowki

Instrukcja montazu

Zalecenie

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzaj obudowy
Seria obudéw
Rodzina produktéw
Liczba biegunow

Maks. liczba pinow

Liczba rzedéw

Wykonanie

Z otworem wentylacyjnym

Wymiary
Szerokos¢
Wysokos¢
Giebokosé
Giebokos¢ od gornej krawedzi szyny DIN

Konstrukcja PCB

Grubosc¢ ptytki drukowanej

Dane materiatu

Kolor (Obudowa)

Klasa palnosci wg UL 94
CTI wg IEC 60112
Materiat obudowy

Jakos¢ powierzchni
Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia
Maks. osiggalny kod IP
Temperatura otoczenia (praca)
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)

Temperatura otoczenia (montaz)

CONTACT

Przestrzegac karty katalogowej rodziny produktow znajdujgce;j
sie w materiatach do pobrania.

Materiat padéw stykowych do fgcznika magistrali galwaniczny
zloto (twarde ztocenie)

Kompletna obudowa
Obudowa na szyne DIN
ME-MAX

ME MAX.. 3-3

24

30 (raster: 3,5 mm)

24 (raster: 5 mm)

18 (raster: 7,25 mm/7,5 mm)
3

3

Obudowa kompletna z n6zkg metalowa, wysoka konstrukcja

tak

22,6 mm
99 mm
113,65 mm
107 mm

1,4 mm ... 1,8 mm

jasnoszary (RAL 7035)
VO

600

Poliamid

bez obrébki

IP20

-40 °C ... 105 °C (w zaleznosci od mocy traconej)
-40°C...55°C

-5°C...100 °C
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Wzgledna wilgotno$¢ powietrza (sktadowanie/transport)

Dane PCB

Liczba mocowan plytki drukowanej
Sposéb mocowania PCB

Grubos$c¢ PCB

Montaz

Sposéb montazu

Dane opakowania

Rodzaj opakowania

Rodzaj opakowania

CONTACT

80 %

1
Zatrzask

1,4mm... 1,8 mm

Montaz na szynie DIN

zapakowany w karton

Karton
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Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-11.0 27182702
ECLASS-13.0 27190101
ETIM
ETIM 9.0 EC001031

PHCENIX
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Environmental product compliance

EU RoHS
Spetnia wymagania dyrektywy RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Informacja o substanc;ji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
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Tak, Brak zwolnien/wytgczen

EFUP-E

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci granicznych

Brak substancji o stezeniu masowym powyzej 0,1%
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